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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成26年12月25日(2014.12.25)

【公開番号】特開2013-213110(P2013-213110A)
【公開日】平成25年10月17日(2013.10.17)
【年通号数】公開・登録公報2013-057
【出願番号】特願2012-83104(P2012-83104)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｌ  23/08     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  53/02     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  57/02     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  23/28     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  77/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｌ  23/08    　　　　
   Ｃ０８Ｌ  53/02    　　　　
   Ｃ０８Ｌ  57/02    　　　　
   Ｃ０８Ｌ  23/28    　　　　
   Ｃ０８Ｌ  77/00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成26年11月10日(2014.11.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エチレン－酢酸ビニル共重合体（樹脂Ａ）、スチレン－ブタジエン－スチレン共重合体
（樹脂Ｂ）、芳香族系石油樹脂（樹脂Ｃ）、塩素化ポリオレフィン樹脂（樹脂Ｄ）および
有機溶剤を含有するヒートシール性樹脂組成物であって、
　下記１）～５）であることを特徴とするヒートシール性樹脂組成物。
１）エチレン－酢酸ビニル共重合体（樹脂Ａ）が、
　　　酢酸ビニル含有率２０～４０重量％
　　および
　　　メルトマスフローレート２～５００ｇ／１０分
　である。
２）芳香族系石油樹脂（樹脂Ｃ）が、
　　　軟化点１２０～１５０℃
　　および
　　　重量平均分子量１，５００～２，５００
　である。
３）塩素化ポリオレフィン樹脂（樹脂Ｄ）が、
　　　塩素含有率２０～４０重量％
　　であり、かつ、
　　　無水マレイン酸変性塩素化ポリオレフィン樹脂
である。
４）樹脂Ａ、樹脂Ｂ、樹脂Ｃおよび樹脂Ｄが、
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　　　固形分重量比率
　　　　　樹脂Ａ／樹脂Ｂ／樹脂Ｃ／樹脂Ｄ
　　　　　　＝２０～５０／１５～２５／１０～３０／２０～５５（合計１００％）
　である。
５）乾燥後の質量が、１０ｇ／ｍ2になるようにフィルムにコーティングしたヒートシー
ル性樹脂組成物が、
　　０℃～－３０℃環境下でヒ－トシール強度（ＪＩＳ Ｋ ６８５４－３に準拠）が１.
０Ｎ／１５ｍｍ以上
である。
【請求項２】
　有機溶剤が、脂環族炭化水素系溶剤、エステル系溶剤およびアルコール系溶剤であるこ
とを特徴とする請求項１記載のヒートシール性樹脂組成物。
【請求項３】
　ポリアミド樹脂（樹脂Ｅ）を、さらに、含有してなることを特徴とする請求項１または
２記載のヒートシール性樹脂組成物。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　すなわち第１発明は、エチレン－酢酸ビニル共重合体（樹脂Ａ）、スチレン－ブタジエ
ン－スチレン共重合体（樹脂Ｂ）、芳香族系石油樹脂（樹脂Ｃ）、塩素化ポリオレフィン
樹脂（樹脂Ｄ）および有機溶剤を含有するヒートシール性樹脂組成物であって、
　下記１）～５）であることを特徴とするヒートシール性樹脂組成物。
１）エチレン－酢酸ビニル共重合体（樹脂Ａ）が、
　　　酢酸ビニル含有率２０～４０重量％
　　および
　　　メルトマスフローレート２～５００ｇ／１０分
　である。
２）芳香族系石油樹脂（樹脂Ｃ）が、
　　　軟化点１２０～１５０℃
　　および
　　　重量平均分子量１，５００～２，５００
　である。
３）塩素化ポリオレフィン樹脂（樹脂Ｄ）が、
　　　塩素含有率２０～４０重量％
　　であり、かつ、
　　　無水マレイン酸変性塩素化ポリオレフィン樹脂
　である。
４）樹脂Ａ、樹脂Ｂ、樹脂Ｃおよび樹脂Ｄが、
　　　固形分重量比率樹脂Ａ／樹脂Ｂ／樹脂Ｃ／樹脂Ｄ
　　　　＝２０～５０／１５～２５／１０～３０／２０～５５（合計１００％）
　である。
５）乾燥後の質量が、１０ｇ／ｍ2になるようにフィルムにコーティングしたヒートシー
ル性樹脂組成物が、
　　０℃～－３０℃環境下でのＴ型剥離強度試験（ＪＩＳ Ｋ ６８５４－３に準拠）にて
１.０Ｎ／１５ｍｍ以上
　である。
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